BX OTP MCU 275 55/ /5 i B9

BX OTP MCU &4 $5 w5 ™ H i BH

X495 : AN0001SC

i

ThREvL A

ANO0001SC V1.

ST AP S IEHT= 0 R 5, HEE— MRS (OTP) BB HLRS. EARHIR
FI 8 BIHLZEH, HAE RS WITE A4 NAZ (RISC Core) , MMl PR AL st RN AL FR AR .
HIBERDS, DA RARTHFERIFRFALILE . &M &5 EH OTP (One-Time Programmable)
AR, XGRS BORTEE A& 8 A8 WL AR R Z g, DME A ] A 1 R
o BX B MM SRR 5L 1O #3845 ORPP(Z4kex). PWM. LCD 3L K&
ADC 52 FIhEE. XA E ARSI 7= W BT R T 3 R, B K R I
PERIIE R

R EFER PGB R TR R Rk, dE— BRI, LR Py DR AT
ftis FERAVER, FEPudHEh R i ETERE . FEARIhHE . RA K i B 3 B, @
FIf 8 AL WL 12 Z IR o ARSCKIZ B VEMRE OTP RIS WL T RERE 6, LAFEBhiSes
TRNELAE BX Z 405 7 LA R 556 R

TRFI =2 OTP RF7™ i 10 T 202 57 LU, W Ao P 38 S 3 AR 6 743 5 L 12 P 7 >R g™

.

42K MNE R LR
ERSUENE HIRC B ML | BX6SR2420 | waErkEsig 5# = o LLAMRIE TR R AR
BX68R002 BAW R PW M, | BT s/ e
1/0 AL L BX68RO03 | MAR A Mk 4% il Th e NGO E I g DARH
BX68R004 Ty
BX66R002 Tl %25, n: LED &
BX66R0025 | B&T 1/0 BUAFMThEESE, T | B DMASEL, A EE
A/D HEF AL BX66R003 ABEESRERIITIEE | CREE., BERLERES
BX66R004 I s AN AR 3
BX66R006

IR =28 OTP R 7™ i 1) T ZERF L ] RO SC B A R AR A 2.

10 1/6 April 2,2025



OBE BX OTP MCU #7845 55 5 1 o ]

FAEHEE HIRC OTP B AL

FrkE#ERE HIRC OTP H 4L BX68R2420 I EEG AR N moiE S RC RG34, RTINS
RS, PINTHANE 4 MHz WEHRESAIA SRS . BRILZ Ab, TN ELLAME R AR
B, R EINH ARG, RSN, FEEEEAN PCB BUAR . BX68R2420 HAERS
A% IR BRI 3, WWHE 4kHz 2] IMHz, %07 DUBE LOAMETF R P& THGE
FERE I TR FHAE, W1 36/38/40/56 kHz. k% HIRC OTP BX68R2420 i&H T-4L4ME(IR)
BEEAAOGTR, ONIEIE R AR TR . (R EIP=RAMR ARG, AUERE. )

AMAR)E DR

I/0 Z OTP B Hl

/O B OTP 5 fr Hl BX68RO0x R FEZRF AR e #E 0 OTP AR, W TRBAFIIE AR I i

AT PRI AR T AR R 1 B

® IEfit 1 41 S{rENTES - AT ~ SN ITETIRE S PWM Rt IIAE - BX68RO02 2
HEEEEE PWM HiiH {55 - BX68R003 5 BX68R004 FEH: = E&AM 7 IEHIFHAS H22tE PWM
HWHES -

® IESIH VPP BAE—f% 1O IhEE (VPPIO) » {EMHZHAERT 77 CMOS 2244 » EFE4ME |
fireafH -

® 7Ff OTP ROM Z¥{b¢F:II85(ORPP) » 3 (77 S EURiE - ROEBAYZ H b
BX68R002 &5 [FIFCT R R - RS MLV A 1L - RSZHF ORPP ZHAE -

® BX68R004 N SCOM LCD JRBFERE - AEWS E##9K5N LCD MHifl -

¥E: ORPP A VPPIO HINH1E S [ €3 M 3t - ORPP AHIESCA:

PL_E BX68ROOx FRAHFHLEH T & LED /T#72 8 ANEHEF M, WAL B35 &
Bl ER a8, JEMRESERSE. (FERMEMAFZARCHES W, MERE. )

3
FABHL bz TERfER EEREERES

ANO0001SC V1.10 2/6 April 2,2025



BX OTP MCU 275 55/ /5 i B9

A/D EL OTP B F#HL

A/D B4 OTP 1 HLAR S BX66R00x 5 BX68ROOx #H [T, T 214 n 8 fiz SAR-ADC LhfE,
AR IR S A5 5 N L B

® ffit 1 A S{rEmtEs TR ~ SNEEATETIRE S PWM FitiTIAE > BX66R002 5

BX66R0025 2 5% PWM HiHi {55 » BX66R003 5 BX6O6R004 HEft = f& ST 2 i S
f52ZEk PWM 55 - BXO6OR006 FEHE 720 16-bit ST/ IS 5225 PWM Hith
E5 -

LS VPP A VO THEE (VPPIO) » ek ThAER ) CMOS 2444 » EFIME L
freafH -

2R OTP ROM S5 TIRE(ORPP) » J5 {8 F b7/ i 2 w2 - RDE B RH P
BX66R002 &5 LR B - B—E M EEEI s A 1l - R SZRf ORPP Tk -
BX66R004/BX66R006 N7 SCOM LCD JREfEREE » AEBS B BEIRE) LCD panel

Fi T BX66R006 /7 12 fir SAR-ADC 4b » HAl A 8 fir SAR-ADC Thig » i§SF A% -
BARERIINEB A A -

BX66R006 PEFHEAE Vao 5 fEHIEZE ADC B AN » BI{E A EHESNED AV HEFE

#E: ORPP A VPPIO HIM % 2 [ 53 W3k _E ORPP #H ¢S4

Ll BX66R00x )7 HLI&HI T % F LED AT4#27% f s D AP BLE /NG, e as. B
KRR A~ AR B (FEP AR &, SUERE. )

FEEES

ANO0001SC V1.10

b
|
a8 s
I
ERGRE Cikzupgil LR

3/6 April 2, 2025



Bf

BX OTP MCU 275 55/ /5 i B9

SHERR

=R OTP RF™ kMM B AR, T 1 BhR s i K51 IEcE, HUR7R ROM KA,
X =287 i S ) B

Program ROM

4K

2K

1K

ROM:2Kx16

RAM:128x3
BXG6R0025 IADC:8bitx4ch

PWM:8bitx1ch

ROM:1Kx14

BX68R002 [FrUUEZNG)
PWM:8bitx1ch

BX68R003

ROM:4Kx16
RAM:256x8
ADC:12bitx8ch
PWM:16bitxSch

BX66R006

ROM:2Kx15
BX68R004 [¥AVIET]
PWM:8bitx3ch

BX66R004
PWM:8bitx3ch

ROM:1Kx14
BX68R2420 (FIVEFN]

High Accuracy HIRC:AMHz

BX66R002 BX66R003 | ADC:8bitxsch
IPWM:8bitx3ch
Pin Count
8 10 16 20
&1
ST A TR R = 8RR R T
TRV B HIRCAIOTPE K il
o gy 2 BE i R
RS | BRHR Voo il Wi W | VO | EnaE Py ESp
: 8SOP, 16NSOP
BX68R2420 | 4MHz |2.0V~5.5V | 1Kx14 32x8 2 16 | 9-bitx1 J 2ONSOP, 20SSOP
etk
> NEERUEEERCHR Y 4
> WEANERIC WIS R, AFME =, WA IMIeE A
> AT SR AR () 7= A= 25 (4kHz~1MHz)
> Al DU FIRE AR 36/38/40/56 kHz
> AR ¢ LAMRR)E RS A DG
=1
T/ORIOTPE F Hl
q e tag $udm '
PRES | BEE Vm W e R | VO | EREE | PWM HHEE
8-bitx1 . 8SOP
BX68R002 8MHz |2.0V~5.5V | 1Kxl14 64x8 2 8 Jobined | S 1030P
8-bitx] ) 8SOP
BX68R003 8MHz | 2.0V~55V | 1Kxl4 64x8 2 W op | 30103 L6NSOP
8-bitx] : 16NSOP, 20NSOP
BX68R004 8MHz | 2.0V~55V | 2KxI5 96x8 4 8 | epi | 3HI3 20850P, 20SOP
etk
> RAJHOTPHITE - EAEMEMELEHA
> %5 [IVPPET/OSAE(VPPIO)
> BX68RO03/RO0AFEME =B TTA%H] ~ HIFE 1% PWM A
> BX68RO04NEESCOM LCDIRZNES > AIEHELCDE /R
> BX68R003/R004E50TP ROM S4UJ5#EIHAE(ORPP) » $REES AR P V(A 14
> MNAT&ZVNEH © LEDITEE ~ iAUHL - BaDs &l - EifEs - IS B

ANO0O00ISC VI1.10

4/6

w2

April 2,2025




OBE BX OTP MCU #7845 55 5 1 o ]

ADROTPE# AL
pepms | BEmE | ve | o0 | BB | 1o |sstm| apc | pwM B
W | W
BX66R002 Kx14 | 64x8 | 2 :
8MHz | 2.0V~5.5V 8 186'?“1 8-bitxd | 8-bitx 18055%1;

BX66R0025 2Kx16 | 128x8 | 4 DI
&bitxl | . . . 8SOP

BX6GROO3 | 8VHz | 20V-55V | 1Kxl4 | 668 | 2 | 14 | SO0 ] Sbines | Sbincd LoNSOp
8binxl | o .. | 16NSOP, 20NSOP

BXOGROO4 | 8MHz |20V-55V | 2KxIS | 96 | 4 | 18 | i | 80| 8bivd | ocon S o
Sﬁ;ﬂi 16NSOP, 20NSOP

BX6GRO0G | 16MHz | 18V-55V | 4Kx16 | 256x8 | § | 18 |5 S0 | 12:biocs | 16:bitxS | 208SOP, 2080
PTMxI 20QFN

LSRR

> RAJEHOTPHIFE, HA R 3

> 4| BIVPPALOIAE(VPPIO)

> BX66R006 $EftZ @i 12-bit A/D ¥%#dsshae, HARAS Y N8-bit AIDHEH#gs

> BX66R003/00442 A = A f i) . w27 B THPWM 4 H

> BX66RO06HE At FL2H16-bitd szl . FI AR Bt PWME

> BX66RO004/ BX66R006 PEESCOM LCDHR#HEE, Tl EILCD&E T

> BX66R003/004/006/0025 5.4 OTP ROMZHcke % hAE(ORPP), $ 4t 2 MG 1 v B (B il

> NHTHASVNEH CLEDAT . RS, HEARERS. BT, B

%3
O BX RAE TS XN BV BSUN R TR

RS EVi=Ra 5
BX68R2420 BX68V2420
BX68R002 BX6XV002

BX68R003 BX6XV003

BX68R004 BX63V004

BX66R002 BX6XV002
BX66R0025 BX66V0025
BX66R003 BX6XV003

BX66R004 BX66V004

BX66R006 BX66V006

x4

N
&

ASCERVT I BX OTP AN 2 Tk %, BANRENE &% 7 7 fh R R T7 % &
WRSITIESR AR ERE R TE . 22 0F S UL EIIRE, ASOR 51 5 H P 0 R B R X
S0 P HL LA H E PR RE, 38 A0 7 i, AN LED T 2557 i 2158 L2 O 22l 2 A
LUK RE SRS AR I ¥ 2 S5 22 RS I T 565 3R % P AR IR YIS () SE EE S R A

2% 5R

ZH A BX68R2420. BX68R002/3/4 BX66R002/25/3/4/6 Datasheeto

R T, SOE W SEEHEE 7 W www.xinqunsemi.com.cne

ANO0001SC V1.10 5/6 April 2,2025


https://www.xinqunsemi.com.cn/

OBE

BX OTP MCU 275 55/ /5 i B9

WA REEUE B

SRITEH

H3# U] RIT B
2024.12.18 | kiR VL10 | $%fm BX66R006 BiH]
2023.09.15 | HRE V100 | SB—RURAT

AP TR ET A B . AR B BEEE AR EE S (BUR AR [ ] ), RAftsEr
A SHEERRBR(ET DA RN R LR RER TALF ) Kb s, FhAaas
POETTAME AATIEA . BIRA A F] ORI ORAS R T St R 1, (B2 7] AN PRIE
SEHAE B NHERTC R . A RN ST TR BOR J AKHH TUE

A FIAS AR N A A R 00 51 BT E  (BAEEARTIHEIUREE. RS,
BRI ) RIS o A BT AT RE 2 T 45 B LA BT R AR R 0T, (EIX 28 00 7T AN
HIA AT Pzl A2 FIASRTIZ L R 51T 27 ) N A AT PRALE B ST T 54T

TALFRHA
PEAEATIEGL T, A R SUAT AT 1 T ELBE A B N SR A A3, sty 25
AT A5 B SS  THA S A T4 K B 3 0T AT

Bk
ARG B RN RISRIEIE AR, FEE TP N RS A B R4

FIRE P ER
7 2% T R B ST o 57 O BRI, AR ST A A LB R

ANO0001SC V1.10 6/6 April 2,2025



	简介
	功能说明
	高精准度 HIRC OTP 单片机
	I/O型OTP 单片机
	A/D型OTP 单片机

	参考型录
	结论
	参考资料
	版本及修改信息
	免责声明




[image: 項目0031]Amendments

[image: HTKlogo]                        	     BX OTP MCU选型指南应用说明



BX OTP MCU选型指南应用说明

文件编号：AN0001SC

[bookmark: OLE_LINK1]简介

芯群基于单片机平台的创新产品系列，推出一次性烧录（OTP）型单片机系列。这个系列采用8位机架构，拥有精简指令集内核（RISC Core），为使用者提供卓越的处理效能、优越的操作体验，以及低功耗的待机优势。全新产品系列具有OTP（One-Time Programmable）技术，这种储存器技术在通用用途的8位单片机中得到广泛运用，以便储存固化的程序或数据。BX单片机不仅支持简单的I/O控制，还包括ORPP(参数烧录)、PWM、LCD驱动以及ADC等多种功能。这使得它们在实现电子产品的创新和市场推广过程中，具有更大的灵活性和选择性。

芯群自主研发的评估套件、开发工具以及免费软件，进一步提供便利性，让用户可以轻松评估、开发和调试，并快速推动产品的上市进程。在低功耗、低成本及简单的应用场景中，通用的8位单片机广泛受到采用。本文将逐步详解OTP系列单片机的功能特色，以帮助读者深入理解BX系列单片机的应用与特点。

功能说明

下表列出三类OTP系列产品的主要差异比较，协助使用者更清晰筛选符合其应用需求的产品型号。

		分类

		型号

		特色

		应用领域



		高精准度HIRC单片机

		BX68R2420

		高精准频率与载波产生器

		红外线遥控发射器



		I/O型单片机

		BX68R002

BX68R003

BX68R004

		具有可编程 PWM 的输出，及低成本高性能控制功能

		一般消费类/控制性产品，如:小家电、定时器以及电子玩具等



		A/D 型单片机

		BX66R002

BX66R0025 

BX66R003

BX66R004

BX66R006

		除了I/O型有的功能外,更具有信号采集及分析功能的高性价比优势

		工业等级产品，如: LED照明、个人护理、充放电管理、仪表监控、居家安全监控等





下面将对三类OTP系列产品的主要特色说明及相关应用作出具体介绍。




高精准度 HIRC OTP 单片机

高精准度HIRC OTP单片机BX68R2420的主要特点包括内建高精准度 RC 振荡器，无需外部谐振器，可节省外部4 MHz 谐振器和两个外挂电容。除此之外，更内建的红外线发光二极管驱动电路，可省去外部三极管，节省外部元件成本，降低整个PCB成本。BX68R2420 提供可调整 IR 载波频率的产生器，范围从 4kHz 到 1MHz，您可以通过红外线开发平台工具快速的开发常见的 IR 载波频率，如36/38/40/56 kHz。高精度HIRC OTP BX68R2420适用于红外线(IR)遥控器相关产品，为您的产品带来优越的性能。(下图产品外壳非芯群产品，仅作示意。)

[image: ]

红外线(IR)遥控器

I/O型OTP 单片机

I/O型 OTP单片机BX68R00x系列主要特色为采用先进的OTP 制程，确保成本和性能的最佳平衡。详细特色如以下四点做具体说明:

· 提供 1 组 8位定时器，可用计时、外部事件计数功能与PWM输出功能，BX68R002提供单路PWM输出信号，BX68R003与BX68R004提供三路独立控制周期与占空比PWM输出信号。

· 烧录引脚 VPP 具有一般 I/O 功能 (VPPIO)，在输出功能时为CMOS架构，无需外挂上拉电阻。

· 支持OTP ROM参数烧录功能(ORPP)，方便用户进行产品参数编程。应注意的是其中BX68R002是低引脚数芯片应用，是一款高性价比的单片机，不支持ORPP功能。

· BX68R004更内建 SCOM LCD驱动电路，能够直接驱动 LCD面板。

注：ORPP及VPPIO的应用请参阅芯群网站上ORPP相关文件。

以上BX68R00x系列单片机适用于各种LED灯控产品、小家电产品，如松饼机、自动芳香机、定时器、滤芯状态显示器。(下图产品外壳非芯群产品，仅作示意。)
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		松饼机

		自动芳香机

		定时器

		滤芯状态显示器





A/D型OTP 单片机

A/D 型OTP 单片机系列BX66R00x与BX68R00x相同设计，主要增加8位 SAR-ADC 功能，可作为传感器等信号侦测电路。

· 提供 1 组 8位定时器，可用计时、外部事件计数功能与PWM输出功能，BX66R002与BX66R0025提供单路PWM输出信号，BX66R003与BX66R004提供三路独立控制周期与占空比PWM 输出信号，BX66R006提供五组16-bit独立控制周期与占空比PWM 输出信号。

· 烧录引脚 VPP 具有一般 I/O 功能 (VPPIO)，在输出功能时为CMOS架构，无需外挂上拉电阻。

· 支持OTP ROM参数烧录功能(ORPP)，方便用户进行产品参数编程。应注意的是其中BX66R002是低引脚芯片应用，是一款高性价比的单片机，不支持ORPP功能。

· BX66R004/BX66R006内建 SCOM LCD驱动电路，能够直接驱动 LCD panel。

· 除了BX66R006为12位SAR-ADC外，其他皆为8位SAR-ADC功能，请参考选型表，有不同的外部输入引脚。

· BX66R006 内部提供VBG精准电压至ADC 输入端，可作为倒推外部AVDD电压。

注：ORPP及VPPIO的应用请参阅芯群网站上ORPP相关文件。

以上BX66R00x单片机适用于各种LED灯控产品、个人护理与小家电产品，如充电器、直发卷发器、电动牙刷、电热毯。(下图产品外壳非芯群产品，仅作示意。)
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		充电器

		直发卷发器

		电动牙刷

		电热毯








参考型录

三类OTP系列产品的规格各不相同，下图1横轴表示最大引脚数量，纵轴表示ROM大小，对比三类产品型号的主要差异。





图1

芯群推出的选型如下三类规格与特色说明:

		高精准度HIRC型OTP单片机



		产品型号

		最高频率

		VDD

		程序

内存

		数据

内存

		堆栈

		I/O

		定时器

		IR

驱动器

		封装



		BX68R2420

		4MHz

		2.0V~5.5V

		1K×14

		32×8

		2

		16

		9-bit×1

		√

		8SOP, 16NSOP

20NSOP, 20SSOP



		特性



		· 内建高精准度RC振荡器

· 内建红外线发光二极管驱动电路，不须外挂三极管，节省外部元件成本

· 可调整IR载波频率的产生器(4kHz~1MHz)

· 可选择四种IR载波频率36/38/40/56 kHz

· 应用领域︰红外线(IR)遥控器相关产品





表1

		I/O型OTP单片机



		产品型号

		最高频率

		VDD

		程序

内存

		数据

内存

		堆栈

		I/O

		定时器

		PWM

		封装



		BX68R002

		8MHz

		2.0V~5.5V

		1K×14

		64×8

		2

		8

		8-bit×1

16-bitx1

		8-bit×1

		8SOP

10SOP



		BX68R003

		8MHz

		2.0V~5.5V

		1K×14

		64×8

		2

		14

		8-bit×1

16-bitx1

		8-bit×3

		8SOP

16NSOP



		BX68R004

		8MHz

		2.0V~5.5V

		2K×15

		96×8

		4

		18

		8-bit×1

16-bitx1

		8-bit×3

		16NSOP, 20NSOP

20SSOP, 20SOP



		特性



		· 采用先进OTP制程，具有高性价比优势

· 烧录引脚VPP具I/O功能(VPPIO)

· BX68R003/R004提供三路独立控制、可程序设计PWM输出

· BX68R004内建SCOM LCD驱动器，可直推LCD显示

· BX68R003/R004具有OTP ROM 参数烧录功能(ORPP)，提供参数程序设计的便利性

· 应用于各式小家电︰LED灯控、松饼机、自动芳香机、定时器、滤芯状态显示器





表2

		A/D型OTP单片机



		产品型号

		最高频率

		VDD

		程序

内存

		数据

内存

		堆栈

		I/O

		定时器

		ADC

		PWM

		封装



		BX66R002

		8MHz

		2.0V~5.5V

		1K×14

		64×8

		2

		8

		8-bit×1

16-bitx1

		8-bit×4

		8-bit×1

		8SOP

10SOP



		BX66R0025

		

		

		2K×16

		128×8

		4

		

		

		

		

		



		[bookmark: _GoBack]BX66R003

		8MHz

		2.0V~5.5V

		1K×14

		64×8

		2

		14

		8-bit×1

16-bit×1

		8-bit×5

		8-bit×3

		8SOP

16NSOP



		BX66R004

		8MHz

		2.0V~5.5V

		2K×15

		96×8

		4

		18

		8-bit×1

16-bit×1

		8-bit×10

		8-bit×3

		16NSOP, 20NSOP

20SSOP, 20SOP



		BX66R006

		16MHz

		1.8V~5.5V

		4K×16

		256×8

		8

		18

		10-bit STM×1

16-bit PTM×1

		12-bit×8

		16-bit×5

		16NSOP, 20NSOP

20SSOP, 20SOP

20QFN



		特性



		· 采用先进OTP制程，具有高性价比优势

· 烧录引脚VPP具I/O功能(VPPIO)

· BX66R006 提供多通道 12-bit A/D 转换器功能，其余型号均为8-bit A/D转换器

· BX66R003/004提供三路独立控制、可程序设计PWM输出

· BX66R006提供五组16-bit独立控制、可程序设计PWM输出

· BX66R004/ BX66R006 内建SCOM LCD驱动器，可直推LCD显示

· BX66R003/004/006/0025具有OTP ROM参数烧录功能(ORPP)，提供参数程序设计的便利性

· 应用于各式小家电︰LED灯控、充电器、直发卷发器、电动牙刷、电热毯





表3

芯群BX系列产品型号对应EV型号如下表所示:

		产品型号

		EV产品型号



		BX68R2420

		BX68V2420



		BX68R002

		BX6XV002



		BX68R003

		BX6XV003



		BX68R004

		BX68V004



		BX66R002

		BX6XV002



		BX66R0025

		BX66V0025



		BX66R003

		BX6XV003



		BX66R004

		BX66V004



		BX66R006

		BX66V006





表4

结论	

本文探讨如何通过BX OTP单片机的多元选择，轻松找到适合客户产品需求的解决方案。无论客户所追求的是高精确性、经济实惠还是卓越功能，本文将引导用户做出明智的选择。这些单片机以其出色的性能，适用于各种电子产品，从LED灯控产品到家用电器的控制应用，以及智能家居和物联网设备等多种应用方案，提供客户在选型时的重要参考依据。

参考资料

参考文件BX68R2420、BX68R002/3/4、BX66R002/25/3/4/6 Datasheet。

如需进一步了解，敬请浏览芯群官方网站www.xinqunsemi.com.cn。

版本及修改信息

		日期

		作者

		发行

		修订说明



		2024.12.18

		张淙宸

		V1.10

		增加BX66R006说明



		2023.09.15

		蔡俊男

		V1.00

		第一版发行





免责声明

本网页所载的所有数据、商标、图片、链接及其他数据等 (以下简称「数据」)，只供参考之用，芯群集成电路(厦门)有限公司 (以下简称「本公司」) 将会随时更改数据，并由本公司决定而不作另行通知。虽然本公司已尽力确保本网页的数据准确性，但本公司并不保证该等数据均为准确无误。本公司不会对任何错误或遗漏承担责任。
本公司不会对任何人士使用本网页而引致任何损害 (包括但不限于计算机病毒、系统固障、数据损失) 承担任何赔偿。本网页可能会连结至其他机构所提供的网页，但这些网页并不是由本公司所控制。本公司不对这些网页所显示的内容作出任何保证或承担任何责任。

责任限制

在任何情况下，本公司并不须就任何人由于直接或间接进入或使用本网站，并就此内容上或任何产品、信息或服务，而招致的任何损失或损害负任何责任。

管辖法律

本免责声明受中华人民共和国法律约束，并接受中华人民共和国法院的管辖。

免责声明更新

本公司保留随时更新本免责声明的权利，任何更改于本网站发布时，立即生效。
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